J 



Rec'd P6T/FT0 i 4 JAN 2005 

VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMELfff RBE TI AUh DEM 

•BIET DES PATENTWESENJ^ecd 2 5 JAN 2005 

PCT 

INTERNATIONALER vorlaufiger prufungs 

(Artikel 36 und Regel 70 PCT) 



Aktenzeichen des Anm elders Oder An waits 
P2002,0604WO 


WFiTFRPc; VDRfiFHFM siene Mitteilung Ober die Obersendung des Intemationalen 
vvcu cnno vumacnen vor1fiuf!gen PrOfungsberichts (Formblatt PCT/IPEA/416) 


Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP 03/05859 


Internationales Anmeldedatum (Tag/MonaWahr) 
04.06.2003 


Priorltatsdatum (TagA4onaWahr) 
16.07.2002 


Internationale Patentklasslflkatlon (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK 
B81B7AX) 


Anmelder 

AUSTRIAMICROSYSTEMS AG 



1 . Dleser Internationale vorlauflge Prufungsbericht wurde von der mit der Intemationalen vorlaufigen PrQfung 
beauftragten Behorde erstellt und wird dem Anmelder gemaB Artikel 36 Qbermittelt. 



2. Dleser BERICHT umfaBt Insgesamt 4 Blatter einschlieBlich dieses Deckblatts. 



El AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bel; dabei handelt es sich urn Blatter mit Beschreibungen, AnsprOchen 
und£>der Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/bder Blatter mit vor dieser 
Behdrde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlmien zum 
PCT). 

Diese Anlagen umfassen insgesamt 1 Blatter. 



3. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 



I 




Grundlage des Bescheids 


II 


□ 


Prioritat 


III 


□ 


Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit 


IV 


□ 


Mangelnde Einheitlichkelt der Erfindung 


V 




Begrundete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 


VI 


□ 


Bestimmte angefuhrte Unterlagen 


VII 


□ 


Bestimmte Mangel der intemationalen Anmeldung 


VIII 


□ 


Bestimmte Bemerkungen zur intemationalen Anmeldung 
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-ormblatt PCT/IPEA/409 (Deckbiatt) (Januar2004) 



Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/05859 
I. Grundlage des Berichts 

1 . Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf eine 
Aufforderung nach Artikel 14 bin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts ais "ursprunglich 
eingereicht 0 und sind ihm nicht beigefugt, weil sie keine Anderungen enthaften (Regeln 70. 16 und 70. 17)): 

Beschreibung, Seiten 



1- 13 in der ursprunglich eingereichten Fassung 
Anspruche, Nr. 

2- 13 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

1 eingegangen am 24.1 1 .2004 mit Schreiben vom 24.1 1 .2004 

Zeichnungen, Blatter 

l/2-2£ in der ursprunglich eingereichten Fassung 



2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache, in der 
die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung oder wurden in dieser eingereicht, sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich um: 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist 
(nach Regel 23.1(b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Prufung eingereicht 
worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3). 

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die 
internationale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokoils durchgefuhrt worden, das: 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, daB das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 



) 

INTERN ATIONALER VORLAUFIGER 
PRUFUNGSBERICHT 



Formblatt PCTVtPEA/409 (Januar 2004) 



Internationales Aktenzeichen PC77EP 03/05859 



5. □ Dieser Bericht ist ohne Beriicksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 

. angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzbfatter, die solche Anderungen enthalten, ist unter Punkt I hinzuweisen; sie sind diesem Bericht 
beizufugen.) 

6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 



V. Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erf inderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 

Neuheit (N) Ja: Anspruche 1-13 

Nein: Anspruche 
Erfinderische Tatigkeit (IS) Ja: Anspruche 1-13 

Nein: Anspruche 
Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) Ja: Anspruche: 1-13 

Nein: Anspruche: 



2. Unterlagen und Erklarungen: 
siehe Beiblatt 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
PRUFUNGSBERICHT 



Formblalt PCT/IPEA/409 (Januar 2004) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/05859 
PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT 



1 . Es wird auf das folgende Dokument verwiesen: 
D1: US-A-5668033 

2. Technis.ch.es Gebiet 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines Bauelements mit tief 
liegenden Anschlussflachen. 

2.1 Bestes Dokument aus dem Stand der Technik 

Dokument D1 (siehe insbesondere die Figuren 10 bis 14) offenbart ein Verfahren 
zur Herstellung von tief liegenden bondbaren Anschlussflachen bei einem 
zumindest zwei miteinander verbundene Wafer umfassenden Bauelement. 
Die Anschlusse des Bauelements werden durch Einschnitte (34) vom oberen 
Wafers her freigelegt, gemaB den Zeilen 3 bis 1 1 und Zeilen 17 bis 28 des 
Anspruchs 1 . 

2.2 Aufgabenstellung 

Die zu losende Aufgabe besteht darin, die Freilegung von Anschlussflachen 
einfacher zu gestalten ohne die Anschlussflachen zu beschadigen. 

2.3 Losung 

Die Losung ist durch die folgenden besonderen technischen Merkmale 
charakterisiert: 

GemaB Zeilen 12 bis 16 des Anspruchs 1 werden Graben in der Oberflache des 
oberen Wafers gebildet, die gegenuber der Einschnitte liegen. 

2.4 Bewertung 

Mit der Erfindung ist es moglich, die Schnitttiefengenauigkeit fur die Einschnitte 
beliebig grob zu wahlen, da diese Ungenauigkeit durch eine entsprechende 
Bemessung der Grabentiefe vollstandig ausgeglichen werden kann. 



3. Die Anspruche 1-13 erfullen die Erfordernisse des Artikels 33 (2), (3) and (4) PCT. 



Formblatt PCT/Belblatt/409 (Blatt 1) (EPA-Aprll 1997) 



- ^-nuv-^kjkkj 15:15 EPPING HERMflNN FISOftlR 

24-1 1 -2004 P2002/0604 wo +498950032999 

# 



+498950032999 S . 04/04 

PCT/EP03 / EP0305859 



(neuer) Patent anspruch 



1. verfahren zur Herstellung von tief liegenden bondbaren 
AnschluiSf lfichen (AF) bei einem zumindesc zwei miteinaader 
5 verbundene Substrate (Sl,S2) umfassenden Bauelement, 

- bei dem ein erstes, elektrisch leitende 
Bauelementstrukturen umfassendes Substrat (Si) vorgesehen 
ward, wobei die Bauelementstrukturen mit den genannten 
Anschlufef lachen (AP) , die auf einer Oberf lache des ersten 

10 Substrats (Sl> angeordnet sind, elektrisch verbunden sind, 

- bei dem ein zweites Substrat (S2) vorgesehen ward, 

- bei dem in der Oberflache des zweiten Substrats (S2) 
mittels einer ersten Technik Graben (G) mit einer 
vorgegebenen Tiefe geradlinig so erzeugt werden, dass sie 

15 jewel Is paarweise einen streif enf ormigen Ausschnitt AS 

zwischen sich definieren, 
■ -bei <*em das erste and das zweite Substrat so miteinander 
verbunden werden, dafi die mit den AnschlulSf lichen und den 
Graben versehenen Oberflachen der beiden Substrate 

2 0 aueitiander we is en, 

- bei dem von der nun aufien liegenden Ruckseite des zweiten 
Substrats her mit eels einer zweiten Technik uber den 
Graben Einschnitte (ES) bis zu einer solchen Tiefe erzeugt 
werden, daS dort die Gr&ben (g) geoffnet werden, wobei die 

25 erste Technik von der zweiten Technik verschieden 1st und 

eine hdhere Genauigkeit aufweist als die zweite Technik 

- bei dem der zumindest eine Ausschnitt (AS) entf ernt . wird, 
wobei die Anschlussf lSchen (AF) freigelegt werden. 
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